Title (en)
Connecting element, method for attaching a connection element to a circuit board and circuit board

Title (de)
Anschlusselement, Verfahren zum Aufbringen eines Anschlusselements auf eine Leiterplatte und Leiterplatte

Title (fr)
Elément de raccordement, procédé d'application d'un élément de raccordement sur une carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés

Publication
EP 2945232 A1 20151118 (DE)

Application
EP 14465509 A 20140516

Priority
EP 14465509 A 20140516

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Anschlusselement zum Aufbringen auf eine Leiterplatte, welches eine Anzahl von Anschlussstiften aufweist und mittels
zumindest eines Stabilisierungsstabs stabilisiert wird. Dies verhindert eine Verformung bei Verarbeitungsschritten, welche bei hoher Temperatur
durchgefuhrt werden. Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte sowie eine Leiterplatte mit einem
Anschlusselement.
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